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行业走势图 

国产 AI 芯片持续突破，自动驾驶与工业智造成为人工
智能重点落地场景 
 

事件：7 月 8 日至 10 日，世界人工智能大会在上海举行。本次大会以“智
联世界 众智成城”为主题，举行近百场各类论坛和特色活动，组织 4 万平
方米规模的专题展览。 
 
点评：我们认为本次世界人工智能大会有三大亮点值得重视： 

亮点一：国产 AI 训练、推理芯片的持续突破 

训练芯片方面，天数智芯、寒武纪、燧原科技均展示相关最新产品。推理
芯片方面，瀚博半导体展示了云端 AI 通用推理芯片 SV100 及 VA1 通用推理
加速卡。除训练和推理芯片之外，芯启源也展出了最新量产的基于 Xilinx 

FPGA 的下一代 Soc 原型验证与仿真系统 MimicPro 实物产品。 

亮点二：自动驾驶在芯片、软件、解决方案等方面的快速落地 

芯片方面，地平线、芯驰科技、黑芝麻均展示了自动驾驶相关芯片。软件方
面，华为、黑芝麻智能、科大讯飞均展示了自动驾驶相关计算平台及系统。
解决方案方面，上汽集团、华为、AutoX、小马智行、图森未来、嬴彻科技、
西井科技、商汤科技等企业分别展示了针对私家车、RoboTaxi、重卡、导览
巴士等不同类型的自动驾驶解决方案。 

亮点三：科技公司及传统制造业公司对工业智造的共识 

传统制造业方面，格力电器、海尔卡奥斯、施耐德电气等公司分别推进产业
链智能化改造。科技公司方面，科大讯飞、百度、京东、华为、商汤科技等
公司分别推出了工业云平台或智能制造相关解决方案。 

综合而言：基础层，人工智能行业正面临国产 AI 训练、推理芯片，以及相
关 EDA 软件的突破；算法层，以华为云盘古大模型、商汤 AI 大装置为代表
的工业化 AI 开发新模式有望降低算法开发的成本；应用层，除较为成熟的
公安、智慧城市等场景，自动驾驶、工业智造、智慧医疗、智慧教育正在
成为人工智能规模化落地的重要场景。 

投资建议：1、人工智能领域：科大讯飞；2、工业智能领域：用友网络（与
海尔卡奥斯共建工业互联网平台）、中科创达（与施耐德电气共建智能工业
平台）；3、办公智能领域：金蝶国际（旗下艺赛旗为 RPA 赛道领军公司） 

风险提示：1）人工智能落地推进进度不及预期；2）基础技术快速发展，
人工智能被更加先进的技术降维打击；3）人工智能行业竞争格局发生变化 
  
重点标的推荐 

股票 股票 收盘价 投资 EPS(元) P/E  
代码 名称 2021-07-09 评级 2020A/E 2021E 2022E 2023E 2020A/E 2021E 2022E 2023E 

002230.SZ 科大讯飞 61.40 买入 0.45 0.59 0.78  136.44 104.07 78.72  

600588.SH 用友网络 30.81 买入 0.30 0.35 0.42 0.50 102.70 88.03 73.36 61.62 

300496.SZ 中科创达 157.18 增持 1.05 1.64 2.47 3.59 149.70 95.84 63.64 43.78 

00268.HK 金蝶国际 24.90 买入 -0.10 -0.05 0.01 0.04 -215.12 -421.44 2,771.77 545.95 
  
资料来源：wind，天风证券研究所，注：PE=收盘价/EPS 
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1. 国产 AI 芯片持续突破，自动驾驶与工业智造成为人工智能重
点落地场景 

7 月 8 日至 10 日，世界人工智能大会在上海举行。本次大会以“智联世界 众智成城”为
主题，举行近百场各类论坛和特色活动，组织 4 万平方米规模的专题展览。实地参访后，
我们认为本次世界人工智能大会有三大亮点值得重视： 

亮点一：国产 AI 训练、推理芯片的持续突破 

 训练芯片方面，天数智芯展示了国内第一款全自研、GPU架构下的7nm云端训练芯片，
寒武纪也带来了采用台积电 7nm 制程工艺的训练芯片思元 290，燧原科技发布其第二代
AI 训练产品“邃思 2.0”。推理芯片方面，瀚博半导体展示了云端 AI 通用推理芯片 SV100

及 VA1 通用推理加速卡。 

 除训练和推理芯片之外，芯启源也展出了最新量产的基于 Xilinx FPGA 的下一代 Soc 原
型验证与仿真系统 MimicPro 实物产品，大大加速了半导体公司的芯片设计和软件开发验
证过程。 

亮点二：自动驾驶在芯片、软件、解决方案等方面的快速落地 

 芯片方面：地平线首次公开展示其面向高等级自动驾驶的车规级 AI 芯片“征程 5”；芯
驰科技展示自动驾驶芯片“V9”，该芯片可支持 L3+更高级别的自动驾驶功能，支持 4 路
环视高清图像输入的实时图像处理、拼接及神经网络加速；黑芝麻智能展示国产车规级自
动驾驶芯片“华山二号 A1000 Pro”，该芯片是目前国内算力最高的自动驾驶计算芯片。 

 软件方面：华为MDC 810是业界已量产最强算力的智能驾驶计算平台；黑芝麻智能 FAD

全自动驾驶计算平台对标特斯拉 FSD自动驾驶计算平台，可满足 L2~L4自动驾驶算力需求；
科大讯飞展示了车载多语种语音助理、智能座舱多模感知、智能音频管理等系统。 

 解决方案方面： 

表 1：2021 世界人工智能大会部分公司自动驾驶解决方案亮点 

公司 自动驾驶解决方案亮点 

上汽集团 

 智己汽车 L7 配备激光雷达系统版本，可实现全场景、超视距全路况的感知 

 R 汽车实现“云端、手机端、车端、智能硬件端”的全域融合，用户可以像玩

“汽车版 Minecraft”一样，一键拖拽、定制个性化场景与订阅式软件服务 

华为 

 高阶自动驾驶全栈解决方案 ADS 具备超级全栈算法、超级数据湖、超级中央

计算与传感硬件，是全球唯一的城市通勤自动驾驶量产系统，也是业界唯一实

现车位到车位一键导航能力的解决方案 

AutoX 
 RoboTaxi 整车 360 度完全无人（非园区、非低速）、城市公开道路（车前、

后排均无安全员）、以及无远程遥控 

小马智行 

 在 Robotaxi 和商用车无人驾驶方面同步发力，宣布在嘉定区开启 Robotaxi

服务，覆盖嘉定区主要城区路段； 

 L4 级重卡也作为重要技术落脚点，干线物流成为重点应用场景 

图森未来 
 L4 级无人驾驶卡车解决方案可实现货运卡车在干线物流场景和半封闭枢纽场

景下的全无人驾驶 

嬴彻科技 
 L3 自动驾驶工程样车宣布与国内头部卡车制造商东风商用车和中国重汽分别

联合开发 L3 量产重卡，并将于 2021 年底实现量产 

西井科技 
 全时无人驾驶电动重卡 Q-Truck（已实现量产）在设计上去除了人类驾驶室，

创新地将电池和冷却系统放在车头，续航里程高达 200km 

商汤科技 
 AR 无人驾驶导览小巴具备完善的 L4 级自动驾驶功能，并提供智能 AR 导览、

语音讲解等功能 

资料来源：上海证券报，中国证券报，华为智能汽车解决方案微信公众号，上海经信委，天风证券研究所 
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亮点三：科技公司及传统制造业公司对工业智造的共识 

 传统制造业方面：董明珠提及格力电器从物流、物料进场、成品入库到最终走向市场，
全产业链均实现了智能化。海尔卡奥斯启动了“工赋星球-工业数字化赋能系统 1.0”，通
过对企业设备、车间、服务的智能化改造，帮助企业实现生产的柔性化改造，建立起智能
生产管理系统，实现大规模定制转型。施耐德电气推出了 APC 先进过程控制系统、RTO 实
时操作系统，展示了公司与中科创达、亚马逊云科技（AWS）联合推出的融合智能工业视
觉平台。 

 科技公司方面：讯飞“顺风耳”图聆工业云平台已经为矿业、电力、化工、机械等 16

大行业赋能覆盖安全生产、节能减排、质量管控、生产制造等 9 大模块。百度展示了工业
互联网平品牌“开物”、展示其为工业企业、产业链和区域产业集群提供的 AI+工业互联网
和智能制造整体解决方案。京东发布了可提供一站式工业数智化技术服务的“京东智造云”
解决方案，在研发、生产、供应等工业场景提供新品孵化、智能工厂、智能供应链等数智
化产品。华为推出智能质检解决方案，旨在提高生产效率，推动制造业智能化升级（华为
在制造业领域的布局详见天风证券于 7 月 8 日发布的《华为智能制造大会一览，看好行业
高景气持续》）。商汤科技展示了智慧工厂智能管理平台，能识别每位工人每项操作步骤所
用时长，并与标准进行对比。 

 

综合而言：基础层，人工智能行业正面临国产 AI 训练、推理芯片，以及相关 EDA 软
件的突破；算法层，以华为云盘古大模型、商汤 AI 大装置为代表的工业化 AI 开发新模式
有望降低算法开发的成本；应用层，除较为成熟的公安、智慧城市等场景，自动驾驶、工
业智造、智慧医疗、智慧教育正在成为人工智能规模化落地的重要场景。 

 

投资建议： 

1、人工智能领域：科大讯飞 

2、工业智能领域：用友网络（与海尔卡奥斯共建工业互联网平台）、中科创达（与施耐德
电气共建智能工业平台） 

3、办公智能领域：金蝶国际（旗下艺赛旗为 RPA 赛道领军公司） 
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